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Till 


Bil 


文档 说 明 


本 文档 描述 了 展讯 SC7731C 平台 生产 测试 相关 事宜 。 


阅读 对 象 
本 文档 可 供 展讯 客户 负责 生产 测试 的 相关 工程 师 参 考 。 ANY 
内 容 介绍 


本 文档 包括 四 个 章节 ， 


文档 约定 NS 
本 文档 采用 SR 在 操作 过 程 中 应 该 特别 注意 的 地 方 。 


NA 


Dis. 


N + 提醒 操作 中 应 注意 的 事项 。 


人 全 说明， 


说 明 上 比较 重要 的 事项 。 
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F NT 


SC7731C 是 展讯 新 一 代 采 用 28nm 工艺 高 集成 度 四 核 智能 手机 芯片 ， 支 
持 WCDMA /HSPSA+, GSM /EDGE 通信 标准 。 


这 款 芯片 采用 四 核 Cortex A7 架构 , 双核 图 形 处 理 ARMMali 400 MP1 GPU, 
同时 集成 了 SC2723 PMU。 


本 文档 主要 对 SC7731C 平台 的 SUT 相关 注意 事项 、 生产 测试 流程 及 各 测 
试 站 位 需要 注意 的 事项 做 一 个 说 明 。 SS 
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第 2 章 SC7731C 生产 测试 流程 


手机 生产 时 ， 从 SMT 到 组 装 成 整 机 出 货 一 般 都 需 经 过 如 图 2-1 所 示 的 
生产 测试 流程 。 展讯 为 客户 提供 完整 的 生产 测试 解决 方案 , 发布 给 客户 的 生 
产 工 具 包 都 经 过 严格 测试 ， 图 2-1 中 各 测试 站 位 都 在 相应 的 测试 工具 支持 。 
当然 每 个 客户 也 可 根据 自己 的 实际 情况 来 制定 适合 自己 的 生产 测试 流程 。 比 
如 软件 升级 站 位 ， 可 以 放 在 整 机 组 装 前 , “也 可 以 放 在 写 IMEI 后 。 客 户 可 以 
在 展讯 提供 的 参考 方案 基础 上 灵活 配置 自己 的 测试 流程 。 

展讯 平台 最 新 的 四 核 智能 机 平台 SC7731C 的 测试 方案 继承 了 之 前 平台 
的 大 部 分 功能 ， 同时 也 有 区 别 之 前 平台 的 一 些 特点 ， 本 文 在 后 面 章 苇 中 会 做 
详细 介绍 。 


DEEDE 


ETS [aux | ETS = 


E 


MMI 测试 
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第 3 章 9077310 SMT 相关 注意 事项 
3.1 PCB 板 BGA 焊 盘 工艺 要 求 


3.1. 1 绿 油 开 窗 精度 控制 


1、 绿 油 开 窗 要 求 对 位 精确 ， 焊 盘 居 于 开 窗 中 心 
如 果 绿 油 开 窗 完全 偏离 焊 盘 中 心 ， 阻 焊 环 设计 不 完整 SMT 生产 容易 产 
生 连 锡 现 象 ， 如 图 3-1. 3-2 所 示 。 


MURIEL N 


o 
t E 
D El. 


修改 前 工作 稿 


修改 后 工作 稿 | | 制 板 处 理 : 修改 前 实物 图 中 “1 修改 后 实物 图 ， 阻 焊 环 
”处 靠近 另 一 焊 盘 之 间 的 阻 焊 环 宽度 满足 工艺 标准 
宽度 加 大 到 与 “2” 处 相同 


图 3-3 阻 焊 环 宽度 
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3、 绿 油 桥 尺 寸 
焊 盘 之 间 绿 油 桥 宽 度 控 制 在 0. 1mm(3. 8mil1)， 最 小 控制 在 0. 075(3mil), 
如 图 3-4 所 示 。 


3.1.2 激光 孔 尺寸 控制 SS 
1、 激 光 筷 尺寸 要 求 «C 
镀 铀 后 的 孔径 要 求 乏 0. 1mm 
2、 激 光 孔 打 孔 工艺 建议 
优先 采用 直接 打 MANN KH large window 工艺 ;如 图 3-5 


3-5 激光 孔 尺 寸 要 求 


3.1.3 不 规则 焊 盘 处 理 


1、BGA 焊 盘 完全 位 于 大 铜 面 上 情况 
焊 盘 大 小 由 开 窗 尺寸 决定 ， 但 是 需 调 整 开 窗 使 开 窗 与 焊 盘 等 大 (参考 
PAD1)， 确 保 焊 盘 成 品 大 小 尽量 一 致 ， 以 孤立 位 的 BGA 焊 盘 大 小 为 基准 多 参 
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考 PAD2)， 如 网 3-6 所 示 。 


2. BGA 焊 盘 大 部 分 ( 宇 50%) 位 于 铜 面 

焊 盘 大 小 由 开 窗 尺寸 决定 ， 但 是 对 焊 
邻 焊 盘 ( 非 同 网 络 ) 之 间 有 阻 焊 环 相隔 (1 
3-8 所 示 。 


焊 盘 局 部 
Dui. di 

E ERTRTR 
(mio MANT 


+ 


D 9 9 


f n 
Wdy 


e 


— 
Q GSber 文件 示 图 
ASA RR 
焊 盘 大 小 由 开 窗 尺寸 决定 ， 但 是 对 焊 盘 需 做 局 部 削减 处 理 ， 确 保 与 相 
邻 焊 盘 ( 非 同 网 络 ) 之 间 有 阻 焊 环 相隔 (lmil), 绿 油 不 能 上 PAD, 如 图 3-9、 
3-10 所 示 。 


3-8 实际 效果 图 
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^a €. ee 


焊 环 (miD 6 


ELIT 
m. ERA 
[7] 残缺 趟 规则 


IINE 


3-9 符合 要 求 3-10 c 
4. Bk “8 ”字形 爆 盘 处 理 NA 
4 FE d 


3.1.4 05 RE) 
OSP PCB 表面 的 有 机 涂料 极 薄 ， 若 长 时 间 暴 圳 在 高 温 高 湿 环 境 下 ,PCB 
表面 将 发 生 和 氧化， 可 焊 性 变 差 ， 经 过 回流 焊 制程 后 ，PCB 表面 有 机 涂料 也 
BE, SPC 铜 箱 容 易 氧 化 。 所 以 0SP PCB 与 SMT 半成品 板 保存 方 
式 及 使 用 应 遵守 以 干 原则 : 
> ”0SP PCB 来 料 应 采用 真空 包装 ， 并 附 上 干燥 剂 及 湿度 显示 卡 。 运 输 
和 保存 时 ， 带 有 OSP 的 PCB 之 间 要 使 用 隔离 纸 以 防止 摩擦 损害 OSP 
表面 。 
> 不 可 暴露 于 直接 日 照 环境 , 保持 良好 的 仓库 储存 环境 ， 相 对 湿度 : 
30° 70%, UE: 15 30C， 保 存 期 限 小 于 6 个 月 。 
> 在 SMT 现场 拆 封 时 ， 必 须 检 查 湿度 显示 卡 ， 并 于 12 小 时 内 上 线 ， 
绝对 不 要 一 次 拆 开 好 多 包 ， 万 一 打 不 完 ， 或 者 设备 出 了 点 问题 , 要 
用 很 长 时 间 解 决 ， 那 就 容易 出 问题 。 印 刷 之 后 尽快 过 炉 不 要 停留 ; 
因为 锡 谨 里 面 的 助 焊剂 对 OSP 皮膜 腐蚀 很 强 。 保 持 良 好 的 车 间 坏 境 : 
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3. 1. 


VNN ON On 


相对 湿度 40 60%， 温 度 : 22°27C) 。 生 产 过 程 中 要 避免 直接 用 手 
接触 PCB 表面 ， 以 免 其 表面 受 汗 液 污染 而 发 生 氧 化 。 

SMT 单 面 贴 片 完成 后 , 必须 于 24 小 时 内 要 完成 第 二 面 SMT 零件 贴 
片 组 装 。 

完成 SMT 后 要 在 尽 可 能 短 的 时 间 内 (最 长 36 小 时 ) 完成 DIP TF 
件 。 

OSP PCB 不 可 以 烘 烧 ， 高 温 烘 烤 容易 使 OSP 变色 劣化 。 假 若 空 板 超 
过 使 用 期 限 ， 可 以 退 厂商 进行 0SP ET. 

尽量 避免 印刷 错误 ， 因 为 清洗 会 损害 0SP 保护 层 。 

当 PCB 印刷 锡 膏 不 良 时 ” 由 于 OSP 保护 膜 极 易 被 有 机 溶剂 侵蚀 ， 
所 有 OSP PCB 不 能 用 高 挥发 性 浴 剂 浸泡 或 清洗 ， 建 议 以 无 纺 布 沾 
NET EE 

重工 完成 后 的 PCB ， 应 该 在 2 小 时 内 完成 当 次 重工 PCB 面 的 SMT 


焊锡 作业 。 | 
NS 

BGA 参数 

Body Size:13. 3mm*12. 1mm NS 


Ball count:600 


Ball pitch:0. 4mm G 
Ball size:0.25 
NS 


781 BALL LOCATION 


ELERSRERES > 


图 3-13 BGA 分 布 示意 图 
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3. 2 锡 畜 选 型 与 钢 网 制作 要 求 


目前 SMT 比较 常用 的 为 305 系列 (sn96. 5%, Ag3%, Cu0. 5%), %8) 
家 外 资 的 有 阿尔 法 、 千 住 、koki， 国产 锡 襄 有 适 普 、 川 田 等 。 一 般 情 况 下 
助 焊剂 的 含量 在 1096-1292 fH], PRÉ EET 0.05%, RER, ERA 
化 能 力 更 强 。 国 外 新 品 已 有 无 卤 环 保 锡 襄 生 产 ,， 相 对 来 讲 在 助 焊 剂 的 含量 
及 清洗 能 力 上 表现 更 加 优秀 。 


3.2.1 EHAE 
FAE M705-GRN360-K2-V, ALPHA (OM338PT)，KOKI (S3X58), HA 
列 等 。 日系 跟 美 系 锡 膏 的 Flux 活 化 温度 不 同 , 一 般 情 ? 2862 PRIUS TALTH 


线 时 间 会 拉 长 ， 助 焊剂 挥发 在 130-180'C 活 性 最 强 ， 而 
100'C 以 上 活性 开始 慢 慢 增强 ， 相 对 于 日 系 锡 谨 其 曲线 余 N* 


3. 2. 2 钢 网 开 筷 与 印 锡 检查 K 


VAD- 方形 导 圆 角 。 
印 锡 检 查 : 一 般 面 积 和 长 宽 比 能 和 计算 由 准 一 致 ， AE 
oa DM denda ÉD 

到 -40% 左 右 的 吃 锡 量 。 应 在 保证 面积 


3.3 回流 炉 参 数 设 置 


回流 炉 比 较 ，8 温 区 ，10 温 区 的 回流 炉 。 针 对 设备 特 
性 ， 结 合 锡 谨 推 温 区 的 炉 温 很 好 控制 ， 容 易 调 出 符合 产品 特 


ENIR MONNA TEREE 70 75 厘米 /分 钟 之 间 ，10 
TINTE em HE 90-95 NAZI 芯片 过 炉 最 高 温度 一 般 


rm EE BUR ， 产 线 可 以 根据 实际 生产 情况 适度 微调 炉 温 . 下 图 
3-14 Æ A ou Lm E 
FE MODE ER, gom SRE. 
( = (crying) 十 (smiling) 

hy fp 


Fig1.warpage mode judgement 


245C 260C 245C 


图 3-14 温度 的 变形 趋势 图 
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对 于 日 系 锡 襄 参考 其 液 相 线 时 间 为 〈《S) 80-110, 相对 于 其 他 系 锡 高 来 
说 ， 其 恒温 时 间 被 拉 长 ， 主 要 是 为 了 增强 Flux 活性 。 有 具体 参考 图 3-15 所 
示 。 


图 3-15 日 系 锡 膏 曲线 ES 
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第 4 章 SC7731C 各 生产 测试 站 位 说 明 


4.1 下 载 和 软件 升级 站 位 


展讯 公司 提供 给 客户 生产 线 使 用 的 下 载 工具 有 两 个 ， 


分 别 是 


FactoryDownload 和 UpgradeDownload 工具 。FactoryDownload 工具 没有 
备份 校准 参数 功能 ,多 用 于 PCBA 生产 阶段 ，SMT 贴 片 完成 第 一 次 下 载 必 须 
要 用 FactoryDownload LH. UpgradeDownload 工具 有 强制 备份 校准 参数 
功能 ， 用 于 整 机 组 装 产 线 ， 做 软件 升级 必须 要 用 UpgradeDownload 工具 ， 


防 正 校准 参数 被 擦 除 。 下 载 工 具 界面 如 图 4-1 所 示 ， 升 级 


4-2 所 示 。 


% FactoryDownload - R2.9.9015 


©0009 


Pon | Step | Status | Progress | Timel |  MCPType | 


| 


©6000 


Pon | Step | Sous | Progress | Time) | 


PS rf a Fg 


| ice T E dia 
Se] 
图 m m 
i| Ready EY 
图 4-2  UpgradeDownload FR TA 
Dis 
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区 别 于 展讯 早期 平台 ,SC7731C 平台 要 用 不 剪断 VBUS 的 USB 线 做 
T£. USB 线 缆 要 求 满足 USB2.0 相关 规范 ， 例 如 其 线 芯 材质 要 求 是 锡 
镀 铜 ( 表面 镀 锡 里 面 为 铜 ， 颜 色 为 银白 色 ) 如 果 使 用 夹具 下 载 ， 注 意 
USB 线 要 直接 接 到 夹具 顶 针 ,不 要 采用 工厂 常见 DB9 接口 转 接 ,DP/DM 
线 中 间 不 要 加 开关 接头 以 免 影响 USB 信号 质量 。 其 它 测试 站 位 对 于 USB 


线 的 使 用 也 要 满足 同样 的 要 求 。 


4.1.1 下 载 /升级 工具 主要 功能 N 
1. FactoryDownload 工具 K 
> 文 持 多 口 下 载 SS 
> ”支持 写 SN 号 SS 


» 支持 初始 化 phase check 信息 


2. UpgradeDownload 工具 
> 支持 多 口 同 时 下 载 
> NS 


4.1. 2 测试 环境 


OUR. 3: 2.0G. RAM 26 以 上 配置 。 
原 : NTC H Fs aus rds Gera. n Rf FH doe RIRE RH ROI HH Fé 
e :人 概 ， 有 具体 电源 使 用 说 明 请 参考 文档 《Spreadtrum DC Source 


[^ EE ad 


下 载 工 具 推 荐 使 用 FactoryDownload R2.9.9015 及 以 后 版 本 ; 升级 工 
有 具 必须 使 用 UpgradeDownload R2.9.9015 及 以 后 版 本 。 


4.2- 写 号 站 位 
展讯 提供 WriteIMEI 工具 作为 写 号 工具 ， 该 工具 包括 了 写 IMEI 号 、SN 
号 、BT 和 WIFI 地 址 功能 。 写 号 工具 界面 如 图 4-3 所 示 。 
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EXT ROOT © 
帮助 | 
mn [se —— -] 模式 法 择 | 设置 | am | 停止 (| > 下 入 
成 功 : 0 


失败 : 0 


请 输入 IMEI1: 
请 输入 IMEI2: 
#4 AIMEL3: 


PS CE 
EE 
[mm E 
SAIMEI: [CC | 
二 
一 
m 
N 


蓝牙 地 址 : 
WIFI 地 址 : 


请 输入 SN 
请 输入 SN2: 


常规 写 号 模式 , 未 检测 到 庙 口 ! E 


CD PE 


K 


NV 


SS WriteIMEI 工具 在 常规 写 号 模式 下 写 号 需要 在 工具 设置 


Zik WG 选项 。 如 图 4-4 所 示 
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"IR 
IV WCDNASGSM 


I Phase Check 厂 各 TIEI 相 回 


F o meIGER) F IMEI2 M INEI3 M TIEI4 

| 手动 输入 | | 手动 输入 vj [BUDE 可 mr -] 

M ET T BEEMIS iv WIFI M 自动 生成 WIFI 
m9 eite ES 

Ci 

tdt vr | 
VIFTER zh 

€ | PER C 按 起 he |002715082c37 “终止 地 址 — [010203040508 


BADE (E FEES CA^ BERNE 时 有 效 ) : 


36252343242414 
F IMEIÉGES SE ERS) M 保存 IWMEI( 保 存在 exe 有 目录 下 ) 
p DEIRSS E DIETE EE 

(从 已 保存 INMEI 的 文件 中 查询 ) [^ ($32 xig 1562: Je 8t Rf 


| 三 检查 软件 版 本 I 
[ B&EURWWUERA[ “ 


Iesu r 自动 生成 M1 — [ SN2 [ 5205542 — [^ power off aftef write 


[^ Secure Boot [7 Enable Secure 厂 恢复 出 厂 设置 


4.2.1 Writ 具 主 要 功能 
持 最 多 四 个 IMET 号 写 入 
* BT/WIFL 地 址 写 入 
持 最 多 两 个 SN 号 写 入 
CS 支持 站 位 检查 (Phase check) 功能 
> 支持 IMEI 号 重复 性 检查 、 软 件 版 本 检查 
4.2.2 WritelMEI 工具 版 本 要 求 


推荐 使 用 WRITEIMEI_R4. 0.0.1 及 后 续 版 本 


4. 2. 3 写 号 站 位 注意 事项 


推荐 使 用 常规 写 号 模式 写 号 
由 于 SC7731C 平台 USB 端口 号 和 SN 号 关联 ， 所 以 不 同 的 手机 开机 插 
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USB 线 在 PC 端 虚拟 的 端口 号 不 同 。 如 果 用 正常 开机 模式 写 号 要 增加 选择 端 
口 、 安 装 驱动 等 操作 步 又， 不 适合 产 线 使 用 。 建 议 使 用 常规 模式 写 号 ， 如 
4-5 所 示 ， 在 工具 的 模式 选择 界面 义 选 “常规 写 号 模式 ”。 手 机 在 校准 
模式 下 写 号 ， 不 需要 开机 。 


C 正常 开机 模式 USB 线 : 手机 上 电 开机 或 不 开机 后 开始 写 ; 
U-ART: 手机 上 电 开 机 后 开始 写 ; 


万 写 号 完成 后 关闭 上 自动 虚拟 映 回 的 功 委 
An AR EREULUL 24 FHAÉAUSER A, TARA, HEEE 


DERBH, BETEA GELDE, AITÉÉ ZME G, 


G 常规 写 号 模式 人 


厂 转换 模式 至 不 重启 DUT (DOR RIT WCDIASIGR-E) 


M $]3fCD-RON CHE HCD-ROIEJBERUSSQUS- Er i PAD ERR AJA ET LT 0s EAS) 


4-5 ”模式 选择 界 NO 


4. 3 校准 综 测 站 位 
SC7731C 支持 GSM/EDGE/WCDM4 ms ^il LH Bé GSM ANT WCDMA 可 以 在 
闻 一 个 站 位 测试 ， 也 可 以 分 开 测 KA 根据 产 线 实际 需求 来 灵活 配置 
相关 功能 。SC7731C 校准 综 : ROSSI E] 4-6 所 示 CSR3533G 与 SR3532W 
算法 相同 ，CFT 共用 SR35 


i pt Su = 


Project Selection Calibration Setting … » Final Test Setting ... 
System |crr X aoc  [- aoc [^ Dual-Battery M GSM  Non-Signal Final Test 
1 T5 ignal Final Te 
M AFC 
Platform WCDMA+GSM hd 850M Farc MAcc IV. WCDMA Non-Signal Final Test 
F LTE lo 3 
Transceiver [sR3532W | GSM(GMSK) EGsM [V APC < |V acc 
GSM PA COMMON = pcs” NZ aPC [V AGC 后- Iv. FT EGSM V FTDCS M FTPCS ÍV FT850M 
[^ Read AUX Voltage 
Pi 
3GPA [COMMON hd > M ac M acc 
Select Project p | 
F 850M APC V EGSM APC mm [Tr 
Project [[Smarthone]sR35320pcXO) COMMON — 了 | EDGE(8PSK) PA rN mm CC ew 
| M DCS APC Ív PCS APC 
| LE TF mo TF Rm Band HandOver 
Modify Calibration Configuration File … | L 
( FT arc Misc. Setting ... - : - 
Platform : WCDMA-GSM > 厂 Current Test Current Setting... 
5C7730,5C7715,5C7701,5C7702,5C7703 ToscoMa M A 6) F4 ) M Apc(2,36 
D RS LEER Re CA Faccuog Fac [ Read Modem Verson [^ lem r 
GSM PA : COMMON 
RFMD PA, AXOIM, SKY77555, RPF88143,5KY77551, 
M arc [^ Read AP Version RE 
TD PA: RET MW Iv apc Calibration Band: 
ERA CORPS wcpMA 打 
AGE Fi Nu Tu mw [^ Read SN. (Serial No.) 
一 一 一 一 此 一 一 一 一 一 一 F ow Cy uru Avm 
Transceiver ; SR3532W xx 厂 Phasecheck EST 
| [^ PowerOff 
UE Ga ror 


m Advance Setting ... 


ma 
Bs R I r Advance Setting... 


图 4-6 System Setup 界面 
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4. 3.1 CFT 工具 主要 功能 


支持 GSM/EDGE Quad-band 普通 校准 /快速 校准 

支持 WCDMA 普通 校准 /快速 校准 

支持 WCDMA/GSM 信 令 综 测 / 非 信 令 综 测 

支持 站 位 检查 phase check 功能 

支持 天 线 耦合 测试 

工具 中 包含 金 板 工具 ， 可 以 制作 金 板 和 自动 校准 线 损 
支持 多 型 号 综 测 仪 ， Agilent 8960/EXT. R&S CMU200/CMW500 
Anri MT8820 等 


4.3.2 CFT 工具 使 用 说 明 X 


1. CFT 工程 选择 
用 CFT 做 校准 综 测 时 在 System Setup 界面 按照 选择 工程 : 


System: CFT 
Platform: WCDMA+GSM N 
Transceiver: SR3532W 


VNNNNN NY 


GSM PA: COMMON 
Project: [SmartPh &(DCXO) COMMON (普通 校准 ) 
[SmartPh e] SR85382 (DCXO) FDT (快速 校准 ) 
Project Selection 
Es CFT - 


Platform [wcoma+csm x] 

< Transceiver [sr3532w ” e] 
N GSM PA [common -| 
3G PA [Eommon z 


Project |[SmartPhone]SR3532(DCxO) COMMON v 
|f SmartPhone |5R3532(DCxO) COMMON 
|[SmartPhone]5R3532(DCXO) FOT — | 

[SmartPhone]SR3532(TCXO) COMMON 

[SmartPhone]SR3532(TCxO) FDT 

[FeaturePhone]SR3532(DCXO) COMMON 
PlatFord[FeaturePhone]5R3532(DCXO). FDT 


Gsm Pa|[SmartPhone]SR3532(TCXO) SAWLESS. FDT 
[FeaturePhone]SR3532(DCXO). SAWLESS, COM 


4-1  SC7731C CFT Project 选择 
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2. 信 令 / 非 信 令 综 测 选择 

如 条 要 用 非 信 令 方 式 做 综 测 ， 在 System Setup 界面 勾 选 需要 测试 的 
band, 还 需要 在 Final Test setting 一 栏 下 面 勾 选 ^GSMNon-Signal Final 
Test" 、“WCDMA Non-Signal Final Test”， 如 图 4-8 所 示 。 如 果 用 信 
令 方式 做 综 测 ， 则 不 需要 勾 选 。 


idis Test Setting ... 
[V GSM  Non-Signal Final Test 
| mire) Non-Signal FAA Test 


[v WCDMA Non-Signal Final Test 
[ UE sNarSigna Fina Test 


TO PF mr 
Vivu ww y vy Mymp xx 


LE F mor mol ssw E Handover | 


4-8 S 
3. 天 线 耦合 测试 


CFT 工具 支持 天 线 功能 。 做 天 线 耦 合 测 试 时 在 System 
Setup 界面 System nna Test, 再 勾 选 相应 要 测试 的 band。 
AEN UK and 的 Tx Power， 同 样 也 文 持 信 令 或 非 信 
令 测 试 。 


8 Project Selection — — — — ———————— — 
K System [antenna Test Y 
o à Platform [wcoma+csm x] 


Transceiver [5R3532w m | 
compa [RTE -| 
3G PA [common Y | 


Select Project 


Project |[smartphone]5R3532(DCXO)_ COMMON =| 


Modify Calibration Configuration File ,,， 


4-9 CFT Setup 界面 


1 
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4. 3. 3 金 板 工具 使 用 说 明 
1. 金 板 工具 功能 


分 为 两 个 部 分 ，GSEditor 工具 是 用 来 制作 金 板 的 ，CLC 工具 用 


GSEditor 工具 做 出 来 的 金 板 来 校准 各 测试 站 位 的 线 损 。 这 两 个 工具 的 界面 
如 图 4-10、 图 4-11 所 示 。 


1% GSEditor - R2.15.0001 


Wnylovauds EOD 


OY GSEditor 工具 


BA CLC - R2.15.0001 


CES 
r 
| Init Instrument Setup jtart 


a: 


4-11 CLC 工具 
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2. 金 板 工 具 进 模式 说 明 
在 Setup 界面 Comport 选择 USB 和 WCDMA+GSM 模式 。 


£ 


Comm. Port USB ~] [ Normal Mode V WNCDMA-GSM 


ELT iml 


Expected Port: 0 
Port baudrate 115200 -| 


Instrument Type GPIB Type .GPIB Card GPIB Addr. 


M RF Tester MT8820 -| NI(IE48 v [c 16 


[ Power Supply  |Agilent [663XX -] [irira X | [s 3.8 Y 


Recommend to use Power-Supply HEPR (E RHTEdS EI] 


OK Cancel 


4-12  GSEditor 工具 Setu 


4.3.4 CFT 工具 版 本 要 求 CN 
CFT R10. 0. 0001 及 后 续 版 本 S 


4. 4 WCN 踪 测 站 位 


位 检查 phase check 功能 

线 耦合 测试 

持 多 型 号 综 测 仪 : IQ2015. IQxel. PXI3000 等 
4. 4. 2 WCN 工具 使 用 说 明 


展讯 WCN 工具 支持 calibration mode 和 normal mode 两 种 模式 。Normal 


mode 需要 开机 测试 。 
1: WCN Calibration Mode 
Setting: 
Communication Port : USB , Calibration Mode ， 钩 选 
WCDMA+GSM 


Project : T-SHARK 
WIFI: Final Test(802. 11b), Final Test(802. 11g), Final 
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Test (802. 11n) 


Bluetooth: 
GPS: GPS 


BDR, EDR, classconf 


I 


r : é 
za po = ZEE Ei 
Communication Port 
USB - a AP boot tme 
E © Calibration Mode [V] WCDMA 4GSM [Only avallable whie calibration mode] 
115200 ~ 7) Normal Mode 3500 ms 
Instrument 
Instrument GB Card Addr Voltage 
V) Power Supply [Kethieviz3oq = [Nr GPIB GE488.2 | 0 {| 5 3.8 
| © 
| [7] Equipment [I92010192015. ~ [use x) [P^ 14 LOSS 
P ZW 0.0.1 RFPort 1 
Common — 
Read Serial Number [I LoopTest |20 | Reset Statistics 
M V] Read ETAWIFI MAC. 7] Stopped whie 1 times during testing. 
Phase Check 
WIFI 
5 ETEEE 802.11b E 
X loo RES) [CH01, 11.0Mbps] TXP/MASK/EVM/FER/PER[-76.00]/ 局 
T V] Final Test (802. 11g) [CH07, 11.0Mbps] TXP/MASK/EVM/FER/PER[-76.00]/ 
e) A pud TXP/MASK/EVMJFER/PER[-76.00]/ | m 
A [CH01,54.0Mbps] TXP/MASK/EVM/FER/PER[-65.00]/ 
EX. [CH07,54.0Mbps] TXP/MASK/EVM/FERJPER[-65.00]/. Up 
W] eor  ClassConf [CH13,54.0Mbps] TXP/MASK/EVM/FER /PER[-65.00]/ € 
($) Ha NT -IEEE 802. 11n Down 
: By [CHO1,65.0Mbps] TXP/MASK/EVM/FER/PER -64.00]/ 
BRE 全 [CH07,65.0Mbps] TXP MASK/EVM/FER/PER [-64,00]/ — 
ces [CH13,65.0Mbps] TXP/MASK/EVM/FER/PER[-64.00]/ Adi. 
^ 白果 
[ML ui im ~| [oa 
>= 
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WCN 工具 calibra 


2: WCN Normal Mode 


Setting: 


Communication Por 


Project : 
WIFI: Fin 
Tes 


T-S 


etup 界面 


DIAG , Normal Mode 


EDR, classconf I 


Setup- -—— —— HW. 
Communication Part 
pu = d AP boot time 
a © Calibration Mode WCDMA3GSM [Only available while calibration mode] 
4 115200 = © Normal Mode z i 
Instrument 
p Gere Card Addr Voltage 
V) Power Supply [Kethey(230X]- +] [ni cie (E488,2 +) 0 5 3.8 
Equipment [mazolomozols +) [use -) 0 14 LOSS 
ud E 17.0 .0 .1 [1 1 
Common 
©] Read Serial Number 回 LoopTest  |20 
Project [rex | 
NL Ls - [F] ReadET&WIFMAC. [F] Stopped while 1 times during testing. 
[7] Phase Chek 
WIFI 
本 E IEEE 802.11b ^ 
AN meea [CHO1, 11.0Mbps] TXP/MASK/EVM/FER/PER[-76.00]/ z 
TS (V) Final Test (802.119) [cho7,11.0Mbps] TXP/MASK/EVM/FER/PER[-76.00]/ 
" [CH13, 11.0Mbps] TXP/MASK/EVM/FER/PER[-76.00]/ 
F] Final Test (802. 11n) LEE = Edit 
[CH01,54.0Mbps] TXP/MASK/EVM/FER/PER[-65.00]/ 
Bluetooth [CH07,54.0Mbps] TXP/MASK/EVM/FER/PER[-65.00)/ Up 
[V] bpR — ClassConf [CH13,54.0Mbps] TXP/MASK/EVM/FER/PER[-65.00]/ 
9 Wige | 9t E-IEEE 802. 11n Down 
ez [CH01,65.0Mbps] TXP/MASK/EVM/FER/PER[-64.00]/ 
BLE [CHO7,65.0Mbps] TXP/MASK/EVM/FER/PER[-64.00]/ Casa) 
[CH13,65.0Mbps] TXP/MASK/EVM/FER/PER[-64.00]/ Add 
Ej 
M, Wes [Parallel = ji PDR ”| [ee 
> 
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WCN 工具 normal mode Setup 界面 


.lib), Final Test(802.11g), Final 
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4.4.3 WON 工具 版 本 要 求 


Connectivity R5. 0. 001 及 后 续 版 本 
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